
华为Tecal ES3000
PCIe SSD高性能存储卡

应用场景

高性能存储

视频点播/资源下载
更多的用户并发点播

高性能计算
更短的计算周期

数据库应用
更快的查询速度

Email/ERP办公自动化 

更高的办公效率

虚拟化应用
突发的高并发IO

大数据/Cache/网络加速 

更快的热数据访问速度

Web搜索/通行证(登录)业务
更快的结果返回

业务特点：存储文件
较大(一般>10MB)，
文件更新频度很小，
读多写少，要求存储
高带宽。

业务特点：要求在较短
的时间内完成高并发的
海量数据处理，需要很
快得出计算结果，为用
户的决策做参考。

业务特点：主要对1KB~100KB

的小文件进行高频度的读取
操作，追求高存储IOPS。

业务特点：并发量
大，非结构化数据量
大，访问的目标数据
量小且比较离散，将
经常访问的数据(热数
据)存放在SSD上，可
以很好的实现加速。

业务特点：并发量大，
结构化数据量大，每次
访问的数据量小，且访
问比较离散，如果IOPS

效率比较低，将影响到
其他数据的处理，导致
用户体验降低。

业务特点：虚拟机登陆
高峰期时产生突发的
高并发IO需求，要求高
IOPS性能。

业务特点：高并发，高
IOPS、低延迟，对存储
介质随机读写性能要求
较高。
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华为Tecal ES3000 PCIe SSD高性能存储卡是针对高IOPS性能需

求的应用(如数据库、虚拟化、大数据、搜索、ERP等应用)而

推出的固态存储产品，具有性能高、延时小、可靠性高、使用

寿命长等特点。帮助客户降低系统的OPEX与TCO，为应用加

速，助力客户商业成功 ！

强大的IO性能轻松应对各种业务应用要求和未来
扩展的需求

更小的尺寸，更大的容量，更高的带宽。新一代全高半 •

长的ES3000提供800GB、1.2TB、2.4TB三种容量规格，

采用PCIe 2.0 x8的接口，提供高达3.2GB的读/写带宽

更多的并发，更低的时延，提供更高的IOPS。ES3000 •

能够提供高达760K(4KB数据块) 的持续随机读IOPS以

及240K(4KB数据块)的持续随机写IOPS

用户可以根据业务需求，灵活选择、配置ES3000，以 •

发挥业务的最大性能，最大化满足客户需求

多种先进的算法确保ES3000的高可靠性
内嵌的ECC检错/纠错引擎和RAID5引擎(通道间)形成二 •

维的检错/纠错机制，确保数据的高可靠性

内置DATA Scrubbing引擎定时检测存储数据，提前预 •

防数据错误的产生

通道间使用Dynamic RAID算法，实现通道间的资源共 •

享，确保在芯片坏块过多甚至是多个芯片故障的情况

下均能正常工作

产品规格

容量 800GB 1.2TB 2.4TB

Flash 颗粒 MLC MLC MLC

尺寸 全高半长 全高半长 全高半长

总线接口 PCI Express 2.0 x8 PCI Express 2.0 x8 PCI Express 2.0 x8

最大读带宽 2.2 GB/s 3.2 GB/s 3.2 GB/s 

读IOPS (4KB, 100%随机) 570K 760K 760K 

读延时 49µs 49µs 49µs 

最大写带宽 1.2 GB/s 1.8 GB/s 2.8 GB/s 

写IOPS (4KB, 100%随机) 120K 180K 240K 

写延时 8µs 8µs 8µs 

混合读写IOPS (4KB, R/W:7/3) 260K (R/W: 180K/80K) 400K (R/W: 280K/120K) 430K (R/W: 300K/130K) 

功耗 20~35W 25~50W 25~60W

重量 300g 350g 350g

掉电保护 是 是 是

颗粒失效保护 是 是 是

Trim支持 是 是 是

支持操作系统

MS Windows Server 2003 SP2/2008 R2 64bit
RHEL 5/6; SLES 10/11
CentOS 5/6; Ubuntu 10/11
VMware ESX 4.1/ ESXi 5.0

工作环境标准

工作温度 0ºC～55ºC (风速 1.5m/s)

存储温度 -40ºC～70ºC

工作相对湿度 5% RH～85% RH

工作海拔高度 ≤3000m
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PCIe SSD高性能存储卡

高性能存储

功能特性

内部实现冷热数据分类与管理，配合先进的磨损算 •

法，最大程度上提升回收效率，降低写磨损，从而提

升SSD的使用寿命

数据掉电保护的设计确保在异常掉电情况下所有数据 •

均能可靠的写入ES3000，避免数据丢失

简单方便的管理维护
支持带内的在线升级，满足定制化客户的需求 •

提供设备综合信息查询工具，能够查询ES3000的类 •

型、容量、版本、以及详细查询每个Flash颗粒磨损情

况和坏块信息等，方便运维监控

提供日志功能，能够记录ES3000的关键事件，方便用 •

户及时监控产品的健康状况

支持资产管理，ES3000提供生产日期、生产商及序列 •

号等信息，同时支持用户自定义的电子资产标识，方

便资产管理

提供标准SNMP查询接口，易于被机房统一设备网管 •

系统管理

国际准入标准

US/Canada

FCC CFR47 Part 15 Class A
ICES-003 Class A
UL 60950-1, 2nd Edition, 2011-12-19
CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2011-12

Europe 

EN 60950-1:2006 2nd Ed
EN 55022:2006 + A1:2007 (Class A)
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005

RoHS RoHS – EU Directive 2002/95/EC

ES3000


